
Clay Pad
Strona 1 od 1Clay Pad to pozwalająca oszczędzić czas alternatywa dla glinki ze względu na jego

zastosowanie maszynowe i nadaje się zarówno do maszyn polerskich o podwójnym
działaniu, jak i mimośrodowych. Pozwala wyjątkowo łatwo czyścić duże lakierowane
powierzchnie. Pad do wielokrotnego użytku ma średnicę 150 mm / 6 cali i jest
przeznaczony do wszystkich popularnych maszyn polerskich dzięki podłożu na rzep.

Dziedziny zastosowania
Do mechanicznego usuwania smoły, żywicy, pozostałości owadów i innych uporczywych
pozostałości z malowanych powierzchni.

Zalecane zastosowanie
Można stosować w połączeniu z Clay Spray. Po użyciu spłukać wodą i usunąć
zabrudzenia.

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
1 szt. 999632

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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